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Abstract (en)
[origin: US4606154A] A coated abrasive material comprising a textile backing-in the form of fabric, webbing, fleece and/or laminated material,
base binder, abrasive particles and optionally size coat which is characterized in that the textile backing is extensible and that on the particle side
an elastic intermediate layer is applied which lies between the textile backing and the usual base binder. This intermediate layer may contain
caoutchouc latex and/or polyurethane and/or polymers, which contain butadiene and/or acrylic acid ester. The flexible and extensible coated
abrasive may be used for profile grinding, sanding or polishing.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Schleifmittel auf dehnbarer und flexibler Unterlage, Verfahren zur Herstellung und Verwendung desselben, bestehend
aus textiler Unterlage - in Form von Gewebe, Gewirke, Vlies und/oder Gelege - Grundbindemittel, Schleifkorn und Deckbindemittel, welches
dadurch gekennzeichnet ist, dass die textile Unterlage dehnbar ist, und dass auf die Kornseite eine elastische Zwischenschicht aufgebracht wird, die
zwischen der textilen Unterlage und dem üblichen Grundbindemittel liegt. Diese Zwischenschicht enthält Kautschunklatex und/oder Poyurethan und/
oder Polymerisate, welche Butadien und/oder Acrylsäureester enthalten. Das erfindungsgemässe flexible und dehnbare Schleifmittel auf Unterlage
wird vorzugsweise zum Profilschleifen verwendet.
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